
실버잉크를 이용한 투명전극 패터닝 기술

■ 보유기관 한국과학기술원

■ 주요 발명자 이숭섭 | 김진하 | 임헌광

■ 권리사항
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  ‧ 출원일 2012년 02월 27일
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■ 기술완성도 □ 기초연구단계  ■ 실험단계  □ 시작품단계  □ 제품화단계

■ 적용가능분야 및 목표시장 터치스크린 패널

■ 기술 개요

본 기술은 실버잉크를 전사하여 나노스케일의 선폭을 갖는 실버잉크 패턴을 제조하기 위한 이중 구조를 

갖는 소프트 몰드 및 이것을 이용한 실버잉크 패턴의 전사방법에 관한 것으로 나노스케일의 선폭을 갖는 

실버잉크 패턴의 정확성(Fidelity)과 일치성(Alignment)을 향상시킬 수 있는 이중 구조를 갖는 소프트 

몰드 및 이것을 이용한 실버잉크 패턴의 전사방법을 제공함

■ 기술 개념도

[그림] 실버잉크 패턴의 전사방법을 설명하기 위하여 나타낸 도면



■ 기술 내용 및 동향

[기술의 특장점]

▷ 본 발명의 이중구조를 이용한 실버잉크 전사 방법은 포토리소그래피, 잉크젯 프린팅, 스텐실 프린팅, 

그라비아 프린팅 등 종래기술의 문제점을 해결함

▷ 2~5㎛ 이하의 선폭을 갖는 실버잉크 패턴을 정확하게 제조할 수 있고, 반복하여 프린팅하여도 정확도

가 유지되어 패턴이 일치하므로 대량생산 공정에도 용이함

▷ 선폭의 감소를 통하여 모바일폰 등의 베젤에서 테두리의 폭을 줄여 동일한 크기의 장치에 더 큰 터치

스크린 패널의 제작이 가능함

▷ 또한, 터치패널에 화학적 처리 없이 저온에서 전극 패턴을 형성 할 수 있기 때문에 터치패널의  화학

적 손상과 열처리에 의한 표면 전극 성능의 저하 문제를 해결함

[본 기술의 장점 (경쟁기술과의 차별성)]



[기술동향]

터치패널의 방식은 크게 저항막과 정전용량 방식이 있으며, 정전용량 방식은 다시 필름과 글라스 방식으

로 나뉘고 저항막과 정전용량 방식의 경쟁은 대부분의 스마트기기 (스마트폰, 태블릿 PC)가 부드러운 터

치감과 용이한 멀티터치 인터페이스 때문에 정전용량 방식을 채용하면서 일단락 되었고, 필름과 글라스 

방식은 서로의 단점을 보완하는 방향으로 나아가고 있음

터치패널 방식 별 시장 규모는 저항막 방식과 정전용량 방식이 전체 터치패널 방식의 95% 이상을 차지

하고 있고 스마트폰을 통해 정전용량 터치에 익숙해진 소비자들의 요구로 정전용량 터치패널의 시장이 증

가하고 있으며, 모바일 크기를 넘어서 10인치 급의 중형 영역으로까지 확장되고 있음

[글로벌 조명 LED 시장전망]

 정전용량방식은 전체 터치패널 시장에서 차지하는 규모가 09년에는 21%에 불과했으나 2011년에는 

54% 2013년에는 69%까지 그 비중을 확대해 나갈 것으로 보인다. 가장 넓은 층의 일반 소비자들과의 

접점을 이루는 휴대폰에서의 정전용량 터치 기술 채용 비중은 09년에는 33%, 2013년에는 81%까지 급

상승할 것으로 예상됨

■ 관련 기술
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출원번호 10-2012-0019717

발명의 명칭 이중 구조를 갖는 소프트 몰드 및 이것을 이용한 실버잉크 패턴의 전사방법



■ 시장 동향

[시장 정의 및 시장규모]

터치스크린의 대중적인 성공은 2007년 애플의 아이폰(iPhone)에서 비롯되어, 애플, 삼성전자를 비롯한 

전세계 휴대폰 업체들이 터치스크린을 신제품의 기본사양으로 채택하게 만듦

더욱이, 터치스크린은 향후 산업용 설비에서부터 은행용 단말기 및 가전제품과 개인 휴대용 정보기기에 

이르기까지 적용범위가 더욱 확장되고 있는 추세임 

 터치스크린패널 시장은 2009년 24억 5천만 달러에서 연평균 33%의 성장률을 바탕으로 2013년 73억 

7천만 달러 시장으로 급성장 할 것으로 전망됨

[터치스크린패널 시장 전망]  

■ 문의처

  ‧ 소속 한국과학기술원

  ‧ 담당자 김진형 선임기술원

  ‧ 연락처 042-350-4792, largo@kaist.ac.kr


